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半導体＆システム設計技術委員会
国際標準化・企画ＷＧ

IEEE-SA TG
2022年度活動報告（案）
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活動サマリ

◼ 目的

◼ IEC / IEEE 標準による設計効率向上およびSD-TC活動活性化

◼ 活動内容

◼ IEC TC91/WG13 情報共有

◼ IEEE-SA DASC との情報共有
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IEEE 標準化活動

IEC Title IEEE (Ref)

63055 Ed. 2 Standard Format for LSI-Package-Board 
Interoperable Design

2401- 2019

63504-2804 Ed. 1 Software Hardware Interface for Multi Many Core 2804- 2019

61523-1 Ed. 3 IEEE Standard for Integrated Circuit (IC) Open 
Library Architecture (OLA)

1481- 2019

61691-1-1 Ed.3 Standard for VHDL Language Reference Manual 1076- 2019

62530-2 Ed.2 Standard for Universal Verification Methodology 
Language Reference Manual

1800.2- 2020

63501-2416 Ed. 1 System Level Low Power 2416- 2019

61523-4 Ed. 2 Unified Power Format 1801- 2018

FDIS 承認。最終事務手続き中。
WG 会議後に IEEE 番号の IEC 番号への反映を実現
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成果物

◼ 成果物

IEEE SA DASC 最新情報: IEEE SA DASC との情報共有による
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